采购需求
编号：TP2013004A
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	封帽机

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	该套设备是专门用在LED芯片封装过程，能精确的控制帽子的方位和灯珠的方位等要求。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	封帽机
	套
	1
	

	2
	印刷机
	套
	1
	

	3
	无铅回流焊锡机
	套
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	封帽机
	▲1、适用于大功率盖透镜（5050大功率支架），主要应用于LED大功率（5050大功率支架）透镜的盖装；
2、下模工作行程：0～70mm，上模工作行程：0～50mm；

3、工作速度大于8K/H（不含上料时间）；

	2
	印刷机
	· 1、适用于印刷PCB焊盘锡膏；
2、钢网尺寸L500×W370mm～L737×W500mm，可调换；
3、PCB尺寸范围50×50mm～L400×W300mm；

4、刮刀速度0～100mm/sec可调；

5、定位方式为：pin/pcb side。

	3
	无铅回流

焊锡机
	· 1、焊接PCB的贴片元件；

2、加热区不少于16个，冷却区不少于2个；

3、PCB最大宽度不低于450mm；

4、运输导轨模式：左
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右，右
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左；

5、导轨的调节范围为：50～450mm；

6、运输方式：链传动+网带传动；

7、运输速度0～2000mm/min可调，速度均匀性优于1%；

8、运输高度：920
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20mm；

9、温度控制范围：室温～350℃；

10、升温到300摄氏度用时不大于20min；

11、工作温度控制精度
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1℃；

12、PCB温度横向偏差
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2℃；

13、带有停电保护系统和异常报警；

14、配过板机一台，完成自动送料功能。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限壹年，热风机、加热区免费质保贰年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，壹年满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、免费运送（将平台运送至指定实验室内：科技北楼28幢5楼的房间）。

2、设备安装：设备到货后，按照我校通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试；
3、技术培训：安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；
4、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提出明确解决方案。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后 50 天内）   

交货地点：浙江师范大学，科技北楼28-507   

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。
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